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Abstract (en)
[origin: US2016134035A1] The invention is a printed circuit board terminal, having a housing which has an inner wall and outer wall, a clamp
spring, a contact element arranged inside the housing, and a connector element arranged outside the housing, wherein the contact element and
the connector element are conductively connected to each other, and wherein the contact element is arranged flush with the inner wall and the
connector element is arranged flush with the outer wall.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Leiterplattenanschlussklemme mit einem Gehäuse, welches eine Innenwandung und eine Außenwandung aufweist, einer
Klemmfeder, einem innerhalb des Gehäuses angeordneten Kontaktelement und einem außerhalb des Gehäuses angeordneten Anschlusselement,
wobei das Kontaktelement und das Anschlusselement elektrisch leitend miteinander verbunden sind, wobei das Kontaktelement flächig an der
Innenwandung und das Anschlusselement flächig an der Außenwandung anliegend angeordnet sind.
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